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聚辰半导体股份有限公司 

2023 年度业绩快报公告 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 

本公告所载 2023 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审

计，具体数据以聚辰半导体股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度报告

所载为准，提请投资者注意投资风险。 

一、年度主要财务数据和指标 

单位：元  币种：人民币 

主要财务数据和指标 本报告期 上年同期 
增减变动幅度

（％） 

营业总收入 704,264,693.24 980,432,751.80 -28.17 

营业利润 85,838,964.10 383,135,708.71 -77.60 

利润总额 83,340,876.91 383,266,141.44 -78.26 

归属于母公司所有者的净利润 98,758,388.96 353,772,730.13 -72.08 

归属于母公司所有者的扣除非经常

性损益的净利润 
87,278,322.10 392,779,577.84 -77.78 

基本每股收益（元） 0.63 2.25 -72.00 

加权平均净资产收益率（%） 5.09 20.57 
下降 15.48个

百分点 

主要财务数据和指标 本报告期末 本报告期初 
增减变动幅度

（％） 

总资产 2,052,460,076.90 2,057,373,856.38 -0.24 

归属于母公司的所有者权益 1,968,765,943.37 1,915,727,410.57 2.77 

股本 158,173,037.00 120,905,867.00 30.82 

归属于母公司所有者的每股净资产

（元） 
12.45 15.84 -21.40 

注：1、以上数据均为未经审计的合并报表数据，本报告期初数同法定披露的上年年末数。 

2、公司于报告期内参与华虹公司科创板 IPO 战略配售，持有华虹公司约 192.31 万股股票，

报告期内确认的公允价值变动损益约为-1,775.02 万元，扣除相关投资损益影响后，公司于报

告期内实现归属于母公司所有者的净利润约为 11,473.36 万元。 



二、经营业绩和财务状况情况说明 

受全球宏观经济下行、地缘政治局势紧张、终端消费电子行业景气度下滑以

及下游模组厂商的采购及库存策略调整等因素影响，公司部分业务的发展承受了

较大压力。具体到主要产品而言，个人电脑及服务器市场需求的疲软，使得全球

主要内存模组厂商通过暂停采购和削减产能等方式减轻库存压力，导致报告期内

公司 SPD 产品的销量及收入较上年同期出现较大幅度下滑，成为影响公司业绩

下滑的主要因素。随着下游内存模组厂商库存水位的逐步改善，以及 DDR5 内存

模组的渗透率持续提升，公司第四季度特别是 12 月份以来的 SPD 产品销量及收

入环比实现较大幅度增长，相关业务回暖趋势明显。 

三、公司主要财务数据和指标发生重大变化情况的说明 

项目名称 变动比例 主要原因 

营业总收入 -28.17% 

主要系受全球个人电脑及服务器市场需求疲软、下游

内存模组厂商库存去化等因素影响，本期公司 SPD 产

品出货量较上年同期有所下滑所致。 

归属于母公司所有者

的扣除非经常性损益

的净利润 

-77.78% 

主要原因系：（1）受全球个人电脑及服务器市场景气

度下滑等因素影响，本期公司附加值较高的 SPD 产品

出货量及销售占比较上年同期有所下降；（2）公司持

续加强研发投入，本期发生的研发费用较上年同期增

长近 20%。 

营业利润 -77.60% 

利润总额 -78.26% 

归属于母公司所有者

的净利润 
-72.08% 

基本每股收益 -72.00% 

股本 30.82% 主要系报告期内公司实施公积金转增股本方案，以资

本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，对应公司总股

本有所上升，使得归属于母公司所有者的每股净资产

相应下降所致。 

归属于母公司所有者

的每股净资产 
-21.40% 

四、风险提示 

本公告所载 2023 年度财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，

可能与公司 2023 年年度报告中披露的数据存在差异，具体数据应以公司经审计

后正式披露的 2023 年年度报告所载为准，敬请投资者注意风险，理性投资。 

特此公告。 

聚辰半导体股份有限公司董事会 

2024 年 2 月 24 日 


